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苏州东微半导体股份有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州东微半
导体股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册

的批复》（证监许可〔2021〕4040号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同
意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,844,092股，本次发行价格为每股人民
币 130.00元，募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00元，扣除保荐承销费 155,127,216.60元（不含增
值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022年 1月
28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他
发行费用 28,048,153.30元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10元。上述募集资金已于
2022年1月28日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年1月28日出具了

《验资报告》（天健验〔2022〕42号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2025年上半年实际使用募集资金30,403.75万元，2025年上半年收到的银行存款利息、理财

收益扣除银行手续费等的净额为524.28万元。
截至 2025年 6月 30日，公司累计使用募集资金 169,099.45万元，募集资金专户余额为 37,916.65

万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至2025年6月30日，公司实际结余募集资金余额为37,916.65万元（包括累计收到的银行存款

利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：
单位：人民币万元

项 目

募集资金净额

截至期初累计发生额

本期发生额

截至期末累计发生额

应结余募集资金

实际结余募集资金

差异

项目投入

利息收入净额

结余募集资金永久补充流动资金

项目投入

利息收入净额

结余募集资金永久补充流动资金

项目投入

利息收入净额

结余募集资金永久补充流动资金

序号

A
B1
B2
B3
C1
C2
C3

D1=B1+C1
D2=B2+C2
D3=B3+C3

E=A-D1+D2-D3
F

G=E-F

金 额

200,655.66
138,695.69
6,685.80
849.64

30,403.75
524.28

-
169,099.45
7,210.08
849.64

37,916.65
37,916.65

-
注：如有总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入原因所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金
实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行
了规定。公司已于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州
工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年 2月 28日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议并通过
《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计
划的前提下，变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2
月28日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银
行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限
公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半
导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-004）。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至
2025年6月30日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司有6个募集资金专户、2个通知存款账户和1个结构性存款账户，募集

资金存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行

宁波银行股份有限公司苏州

工业园区支行

上海浦东发展银行股份有限

公司苏州分行

苏州银行股份有限公司工业

园区支行

招商银行股份有限公司苏州

独墅湖支行

交通银行股份有限公司苏州

科技支行

中信银行股份有限公司苏州

工业园区支行

上海浦东发展银行股份有限

公司苏州分行

上海浦东发展银行股份有限

公司苏州分行

苏州银行股份有限公司工业

园区支行

合 计

银行账号

75250122000318288

89010078801200006972

51549300001103

512906076910302

325060700013000751708

8112001011868888888

89010076801500003235

89010076801000003085

52591700000595

募集资金余额

193,792,739.11

15,187,098.24

1,186,660.24

127,000,000.00

20,000,000.00

22,000,000.00
379,166,497.59

备 注

募集资金专户、活期存款

募集资金专户、活期存款

募集资金专户、活期存款

募集资金专户、活期存款

募集资金专户、活期存款

募集资金专户、活期存款

通知存款账户

通知存款账户

结构性存款账户

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2025年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年2月22日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议并通过

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确
保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币100,000万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。公司
监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确

的核查意见。
具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微

半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
2025年2月20日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金安全和募
投项目资金使用进度安排的前提下，使用额度最高不超过人民币67,000万元（含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单
等)，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内，资金可循环滚动使
用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。公司监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐机构
对本事项出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微
半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的情况如下：
单位:人民币万元

受托方

上海浦东发展银

行股份有限公司

苏州分行

上海浦东发展银

行股份有限公司

苏州分行

苏州银行股份有

限公司苏州工业

园区支行

合 计

产品名称

七天通知存款

七天通知存款

2025 年第 444 期定制

结构性存款

购买金额

2,000.00

12,700.00

2,200.00

起止日期

起 息 日 ：2025 年 2 月 24
日；7天到期自动续存，具

体以公司赎回日期为准

起 息 日 ：2025 年 6 月 17
日；7天到期自动续存，具

体以公司赎回日期为准

2025年6月9日-2025年8
月11日

预计年化收益率

1.00%

0.75%

1.95%

是否

赎回

否

否

否

期末余额

2,000.00

12,700.00

2,200.00

16,900.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，于2025年5

月20日召开了2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金，占首次公
开发行股票超募资金总额的比例为28.09%，主要用于公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见
公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公
司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

截至2025年6月30日，公司累计使用90,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金，不存在使
用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2025年半年度）
单位：人民币万元

募集资金总额

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承 诺 投

资

项目

超 级 结

与 屏 蔽

栅 功 率

器 件 产

品 升 级

及 产 业

化项目

新 结 构

功 率 器

件 研 发

及 产 业

化项目

研 发 工

程 中 心

建 设 项

目

科 技 与

发 展 储

备资金

承 诺 投

资 项 目

小计

超募资金投向

永 久 补

充 流 动

资金

回 购 股

份

尚 未 确

定 投 向

的 超 募

资金

超 募 资

金 投 向

小计

合 计

未达到计划进度原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的

情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款

情况

是否已

变更项

目（含

部分变

更）

否

否

否

否

－

否

否

否

－

－

募 集 资

金 承 诺

投 资 总

额

20,
414.58

10,
770.32

16,
984.20

45,
700.00

93,
869.10

－

－

－

－

93,
869.10

调整后

投 资 总

额

20,
414.58

10,
770.32

16,
984.20

45,
700.00

93,
869.10

90,
000.00

2,601.86

14,
184.70

106,
786.56

200,
655.66

截 至 期

末 承 诺

投 入 金

额

(1)

20,
414.58

10,
770.32

16,
984.20

45,
700.00

93,
869.10

90,
000.00

2,601.86

14,
184.70

106,
786.56

200,
655.66

200,655.66

本年度

投 入 金

额

0

0

403.75

0

403.75

30,
000.00

0

0

30,
000.00

30,
403.75

不适用

不适用

不适用

不适用

详见本专项报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资

金进行现金管理的情况”

详见本专项报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金

永久补充流动资金或归还银行贷款情况”

截 至 期 末

累 计 投 入

金额

(2)

20,639.92

10,105.71

1,858.75

43,893.20

76,497.58

90,000.00

2,601.86

0

92,601.86

169,099.45

本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

截至期末累

计

投入金额与

承诺投入金

额的差额

(3)＝(2)-(1)

225.34

-664.61

-15,125.45

-1,806.80

-17,371.52

0

0

-14,184.70

-14,184.70

-31,556.22

截 至 期 末

投 入 进 度

（%）

(4)＝(2)/(1)

101.10

93.83

10.94

96.05

81.49

100.00

100.00

-

－

－

项目达

到

预定可

使用状

态日期

2023 年

8月

2024 年

7月

2025年

不适用

－

不适用

不适用

不适用

－

－

30,403.75
169,099.45

本 年

度 实

现 的

效益

不 适

用

不 适

用

不 适

用

不 适

用

－

不 适

用

不 适

用

不 适

用

－

－

是 否

达 到

预 计

效益

不 适

用

不 适

用

不 适

用

不 适

用

－

不 适

用

不 适

用

不 适

用

－

－

项 目 可 行

性 是 否 发

生 重 大 变

化

否

否

否

否

－

否

否

否

－

－

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

不适用

不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：募投项目一“超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目”和募投项目二“新结构功率

器件研发及产业化项目”已结项。
注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：“回购股份”行所有数据均包含手续费佣金及证券回购账户的利息收入。
注5：如有总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-040
苏州东微半导体股份有限公司关于

2025年第二季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提减值准备的情况概述
苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的

相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年第二季度的经营成果，
公司及下属子公司对截至2025年6月30日合并报表范围内相关信用及资产进行了充分的评估和分
析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。

2025年第二季度公司计提各类信用及资产减值准备共计11,214,203.56元，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币

项目

信用减值损失

资产减值损失

合计

资产名称

应收账款坏账损失

应收票据坏账损失

其他应收款坏账损失

小计

存货跌价损失

小计

2025年第二季度计提金额(损失以“-”填

列）

-1,719,983.55
273,469.73
43,238.47

-1,403,275.35
-9,810,928.21
-9,810,928.21
-11,214,203.56

二、计提减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的

金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2025年第二季度公司计提应收账款、应收票据及其他应
收款信用减值损失金额共计1,403,275.35元。

（二）资产减值损失
在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的存货，计提存

货跌价准备。经测试，2025年第二季度需计提的资产减值损失金额合计9,810,928.21元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2025年第二季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失11,214,203.56元，对公司

合并报表利润总额影响数为11,214,203.56元（合并利润总额未计算所得税影响）。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司

截至2025年6月30日的财务状况和2025年第二季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实
际情况，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审
计确认的金额为准。

敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司董事会
2025年8月29日

公司代码：688261 公司简称：东微半导

苏州东微半导体股份有限公司
2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”

部分，敬请投资者注意投资风险。
1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况

公司股票简况

股票种类

A股

股票上市交易所

上海证券交易所科创板

股票简称

东微半导

股票代码

688261
变更前股票简称

不适用

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式

姓名

电话

办公地址

电子信箱

董事会秘书（信息披露境内代表）

李麟

+86 512 62668198
江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋

enquiry@orientalsemi.com
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

总资产

归属于上市公司股东的净资

产

营业收入

利润总额

归属于上市公司股东的净利

润

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净

额

加权平均净资产收益率（%）

本报告期末

3,118,370,995.47
2,922,494,642.09

本报告期

615,831,685.01
22,941,321.24
27,581,423.21

9,726,962.26

-183,406,220.92
0.95

上年度末

3,099,883,346.78
2,899,743,730.12

上年同期

419,534,397.10
12,309,037.58
16,941,427.14

1,662,716.79

-24,368,076.81
0.59

本报告期末比上年度末增减(%)
0.60
0.78

本报告期比上年同期增减(%)
46.79
86.38
62.80

485.00

不适用

增加0.36个百分点

基本每股收益（元／股）

稀释每股收益（元／股）

研发投入占营业收入的比例

（%）

0.23
0.23
6.86

0.18
0.18
9.24

27.78
27.78

减少2.38个百分点

2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股

截至报告期末股东总数（户）

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）

前10名股东持股情况

股东名称

王鹏飞

苏州工业园区原点创业投资有

限公司

龚轶

中新苏州工业园区创业投资有

限公司

卢万松

苏州工业园区高维企业管理合

伙企业（有限合伙）

苏州工业园区得数聚才企业管

理合伙企业（有限合伙）

王绍泽

深圳国中中小企业发展私募股

权投资基金合伙企业（有限合

伙）

苏州丛蓉私募基金管理合伙企

业（有限合伙）－苏州工业园区

智禹东微创业投资合伙企业

（有限合伙）

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

股东性质

境内自然人

国有法人

境内自然人

国有法人

境内自然人

其他

其他

境内自然人

其他

其他

持股比例(%)

12.07
11.40
9.97
5.35
3.54
3.32

2.11
1.63

1.59

1.55

1、王鹏飞与龚轶系公司共同实际控制人，苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限

合伙）系王鹏飞控制的企业；苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）系

龚轶控制的企业；

2、中新苏州工业园区创业投资有限公司及苏州工业园区原点创业投资有限公司同为

苏州工业园区经济发展有限公司控制的企业，苏州工业园区原点创业投资有限公司

系中新苏州工业园区创业投资有限公司的全资子公司；

3、卢万松、王绍泽系公司共同实际控制人王鹏飞和龚轶的一致行动人；

4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的

情况。

不适用

持股

数量

14,795,198
13,963,950
12,212,651
6,552,597
4,343,357
4,071,267

2,591,389
2,002,000

1,951,011

1,905,190

持有有限售条

件的股份数量

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

11,878

包含转融通借

出股份的限售

股份数量

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

质押、标记或冻结

的股份数量

无

无

无

无

无

无

无

无

无

无

0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-041
苏州东微半导体股份有限公司关于参加
2025年半年度科创板芯片设计行业

集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●会议内容：2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会
●会议召开时间：2025年9月8日(星期一)下午：15:00-17:00?
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?
●会议召开方式：上证路演中心网络互动?
●投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页

点击“提问预征集”栏目或通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公
司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布了公司2025年半年
度报告及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果和财务状况，
公司计划于2025年9月8日(星期一)下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年半年度科
创板芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月8日（星期一)下午15:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）?
三、参加人员
董事长、总经理龚轶先生；财务负责人谢长勇先生；董事、董事会秘书李麟女士；独立董事黄清华

先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025年 9月 8日（星期一)下午 15:00-17:00，登录上证路演中心（http://roadshow.

sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首

页点击“提问预征集”栏目或通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。
公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0512-62668198
邮箱：enquiry@orientalsemi.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩

说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州东微半导体股份有限公司
董事会
2025年8月29日

公司代码：688347 公司简称：华虹公司

华虹半导体有限公司
2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅

本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4 公司全体董事出席董事会会议。
1.5 本半年度报告未经审计。
1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
√适用 □不适用
公司治理特殊安排情况：
√本公司为红筹企业
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况

公司股票简况

股票种类

A股

港股

股票上市交易所

上交所科创板

香港联交所主板

股票简称

华虹公司

华虹半导体

股票代码

688347
01347

变更前股票简称

不适用

不适用

公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式

联系人和联系方式

姓名

电话

办公地址

电子信箱

董事会秘书（信息披露境内代表）

Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）

86-21-38829909
中国上海市浦东新区哈雷路288号

IR@hhgrace.com

证券事务代表

钱蕾

86-21-38829909
中国上海市浦东新区哈雷路288号

IR@hhgrace.com
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币

总资产

归属于上市公司股东的净资产

营业收入

利润总额

归属于上市公司股东的净利润

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额

加权平均净资产收益率（%）

基本每股收益（元／股）

稀释每股收益（元／股）

研发投入占营业收入的比例（%）

本报告期末

86,285,164,062.48
43,784,775,744.34

本报告期

8,017,656,907.53
-594,777,334.01
74,315,361.59
55,391,752.37

1,620,396,625.79
0.17
0.04
0.04
11.99

上年度末

87,935,231,475.57
43,602,332,245.07

上年同期

6,732,158,761.10
-567,505,333.85
264,916,278.85
233,848,615.27
1,328,909,045.07

0.61
0.15
0.15
11.50

本报告期末比上年度末增减

(%)
-1.88
0.42

本报告期比上年同期增减(%)
19.09
4.81

-71.95
-76.31
21.93

减少0.44个百分点

-73.33
-73.33

增加0.49个百分点

2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股

截至报告期末股东总数（户）

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）

前10名股东持股情况

股东名称

香港中央结算（代理人）有限

公 司 （HKSCC NOMINEES
LIMITED）

上海华虹国际公司（Shanghai
Hua Hong International, Inc.）

联和国际有限公司（Sino-Alli⁃
ance International, Ltd.）

鑫芯（香港）投资有限公司

（Xinxin （Hongkong） Capital
Co., Limited）

华 芯 投 资 管 理 有 限 责 任 公

司－国家集成电路产业投资

基金二期股份有限公司

中国国有企业结构调整基金

二期股份有限公司

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司－嘉

实上证科创板芯片交易型开

放式指数证券投资基金

海通创新证券投资有限公司

国泰君安证裕投资有限公司

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

股东性质

境外法人

境外法人

境外法人

境外法人

境 内 非 国 有

法人

国有法人

国有法人

其他

国有法人

国有法人

持股比例

(%)

42.75

20.13

9.30

4.11

2.80

0.62

0.58

0.56

0.47
0.47

1.华虹国际、华虹集团、联和国际有限公司、上海国际集团资产管理有限公司均受上

海市国资委控制。

2.鑫芯（香港）投资有限公司系国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过巽鑫

（上海）投资有限公司持股的全资子公司。华芯投资管理有限责任公司作为基金管理

人根据各自的委托管理协议分别对国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家

集成电路产业投资基金二期股份有限公司进行管理。

除此之外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系，也未知是否属于《上市公司收

购管理办法》规定的一致行动人。

不适用

持股

数量

738,355,823

347,605,650

160,545,541

71,031,601

48,334,249

10,697,339

9,999,629

9,686,637

8,155,000
8,155,000

持有有限售条

件的股份数量

0

0

0

0

0

0

0

0

8,155,000
8,155,000

37,424
0
0

包含转融通借

出股份的限售

股份数量

0

0

0

0

0

0

0

0

8,155,000
8,155,000

质押、标记或冻结的

股份数量

未知

无

无

无

无

无

无

无

无

无

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司

经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

A股代码：688347 A股简称：华虹公司 公告编号：2025-021
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司
关于聘任高级管理人员

及核心技术人员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月28日作出决议，委任陈一敏女士

担任公司的执行副总裁，同时，公司认定陈广龙先生为公司的核心技术人员，并不再将Guangping Hua
（华光平）先生（以下简称“华先生”）认定为公司的核心技术人员。

● 上述人员调整不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响。
一、委任高级管理人员及核心技术人员的情况
经公司董事会于2025年8月28日作出决议，同意委任陈一敏女士担任公司的执行副总裁；同时，

公司认定陈广龙先生为公司的核心技术人员。陈一敏女士与陈广龙先生的简历如下：
陈一敏女士，43岁，现任公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司（以下简称“上海华虹宏力”）、华

虹半导体（无锡）有限公司（以下简称“华虹无锡”）及华虹半导体制造（无锡）有限公司（以下简称“华虹
制造”）执行副总裁、上海华虹宏力党委副书记，协管人力资源工作。陈一敏女士于二零二二年一月加
入本公司，拥有近20年半导体行业工作经验，历任上海华虹宏力党委副书记、纪委书记，华虹无锡党
委副书记。此前，陈一敏女士曾在华虹国际管理（上海）有限公司、上海华虹（集团）有限公司（以下简
称“华虹集团”）等公司任职。陈一敏女士毕业于上海外国语大学，获新闻学专业文学学士学位。

截至本公告披露之日，陈一敏女士未直接持有公司A股及港股股份。陈一敏女士目前担任华虹
集团职工监事，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及董事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒的情况。

陈广龙先生，44岁，任上海华虹宏力、华虹无锡及华虹制造高级副总裁，分管技术研发相关工作。
陈广龙先生于二零一八年九月加入本公司，拥有逾20年半导体行业工作经验，历任华虹无锡工艺整
合部部长、集成三部总监、副总裁兼七厂常务副厂长。此前，陈广龙先生曾在上海新进半导体制造有
限公司、上海华虹NEC电子有限公司、上海华力微电子有限公司任职。陈广龙先生毕业于电子科技大
学，获电子科学与技术专业工学学士学位。

截至本公告披露之日，陈广龙先生未直接持有公司A股及港股股份，其与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执
行人，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、原核心技术人员变动的具体情况
公司董事会于2025年8月28日作出决议，同意Guangping Hua（华光平）先生将不再作为公司的核

心技术人员，仍任公司执行副总裁。
（一）华先生的基本情况
华先生，57岁，新加坡籍。现任本公司执行副总裁。华先生拥有近30年半导体行业经验，此前先

后效力于清华大学微电子所、新加坡特许半导体制造有限公司、上海先进半导体制造股份有限公司、
上海华虹NEC电子有限公司。华先生毕业于清华大学，获微电子工学硕士学位；助理研究员职称。

截至本公告披露之日，华先生未直接持有公司A股及港股股份，其与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东，以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，
亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

（二）参与的研发项目及专利情况
华先生在公司参与研发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的

纠纷或潜在纠纷的情形，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。
（三）保密及竞业限制主要内容
根据公司与华先生签署的劳动合同、保密协议，双方针对知识产权、保密义务、竞业限制及相关违

约责任等事项进行了明确约定，华先生知悉其对公司的商业秘密负有保密义务。截至本公告披露之
日，公司未发现华先生有违反前述义务的情形。

三、相关人员调整对公司的影响
公司高度重视研发工作，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，研发人员结构完

善，研发团队经验丰富，具备保持技术先进性、持续创新的人才基础。
目前公司的生产经营和技术研发均正常进行，上述人员调整不会对公司的持续经营能力、技术优

势及核心竞争力产生重大不利影响。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司现有研发团队总体相对稳定，华先生与公司签署的劳动合同、保密协

议中有针对知识产权、保密义务、竞业限制及相关违约责任等事项的明确约定。华先生在公司参与研
发的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形，
也不存在影响公司知识产权完整性的情况。公司新增认定陈广龙先生为核心技术人员，有利于公司
研发团队的稳定性，有利于保持公司的技术竞争优势。截至本核查意见出具之日，公司的技术研发和
日常经营均正常进行，本次人员调整不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利
影响。

特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
2025年8月29日

A股代码：688347 A股简称：华虹公司 公告编号：2025-022
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司
关于与上海复旦微电子集团股份有限公司

发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 因华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）的间接控股股东上海华虹（集团）有限公司的董事

张卫先生担任上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“复旦微电”）董事长兼总经理致使复旦微
电成为公司关联方，公司预计与复旦微电发生日常关联交易（以下简称“本次关联交易”），本次关联交
易系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股
东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司董事会于2025年8月28日就与复旦微电发生日常关联交易相关事宜作出决议，同意公司及

其合并报表范围内公司因生产经营需要，在不超过相应额度的范围内与关联方复旦微电开展相关交
易。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）的规定，公司全体
独立董事同意通过上述议案。根据《科创板上市规则》及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的相
关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元

关联交易类别

向关联人销售晶圆和光罩等

合计

关联人

复旦微电

2025 年 6 月 19 日至

2025年 12月 31日预

计金额

13,935.82
13,935.82

2025年 1月 1日至

2025 年 6 月 18 日

实际发生金额

4,064.18
4,064.18

上年实际发生金

额

11,416.08
11,416.08

本次预计金额

与上年实际发

生金额差异较

大的原因

不适用

—

注：上海华虹（集团）有限公司的董事张卫先生于2025年6月18日担任复旦微电的董事长兼总经
理。

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况

公司名称

公司性质

注册资本

法定代表人

成立日期

住所/主要办公地点

主营业务

主要股东或实际控制人

最近一年主要财务数据

上海复旦微电子集团股份有限公司

股份有限公司（外商投资、上市）

人民币8,214.2730万元

张卫

1998年7月10日

上海市邯郸路220号

集成电路的设计、开发、测试

截至2024年12月31日，上海复旦复控科技产业控股有限公司持股13.35%，上海复芯凡高集

成电路技术有限公司持股12.99%
财务指标

总资产

净资产

营业收入

净利润

2024年12月31日/2024年度（人民币万元，以

下数据经审计）

904,111.28
589,408.50
359,022.38
57,259.51

（二）与上市公司的关联关系
复旦微电董事长兼总经理张卫担任公司间接控股股东上海华虹（集团）有限公司董事，根据《科创

板上市规则》的相关规定，复旦微电为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就

预计发生的日常交易与相关关联方签署合同或协议、下达订单并严格按照约定执行，履约具有法律保
障。

三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司基于业务发展的需要向关联人销售晶圆和光罩等，前述关联交易的定价遵循平等、自愿、等

价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款公允、合理，关联交易的价格依据市场定价原则协商确
定。

（二）关联交易协议签署情况
本次日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订

相应的协议
四、日常关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方的交易系在公司日常经营业务中发生的交易，关联交易定价公允、合理，不存

在损害公司及股东利益的情形，公司不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司与复旦微电发生日常关联交易相关事项已经公司董事会审议通过，

并经公司全体独立董事同意通过，履行了必要的审议程序，符合法律法规及规范性文件以及公司章程
的规定，表决结果合法、有效。公司与复旦微电发生日常关联交易为开展日常经营活动所需，遵循公
开、公允、公正的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不
会对公司主要业务的独立性产生实质影响，不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
2025年8月29日

A股代码：688347 A股简称：华虹公司 公告编号：2025-023
港股代码：01347 港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司
2025年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公

开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,
775.00万股，每股发行价格为人民币52.00元，募集资金总额为2,120,300.00万元；扣除承销及保荐费
用、发行登记费以及其他交易费用共计 28,232.30万元（含税）后，募集资金净额为 2,092,067.70万元，
上述资金于 2023年 7月 31日已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了

“安永华明（2023）验字第60985153_B02号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目

实际收到的募集资金金额

减：支付发行费用

减：募投项目累计支出金额

加：募集资金利息收入扣减手续费净额

期末募集资金专户余额

金额（人民币万元）

2,094,241.40
1,226.97

1,443,874.08
21,007.77
670,148.11

注：上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均
为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按

照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使
用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金管理协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，在

银行设立募集资金专项账户。2023年 7月，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、及存放募集资金的商业银行招商银行股份有限
公司上海分行签署了的《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。
2023年9月，公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司、国泰君安、海通证券分别同招商银行股份有
限公司上海分行、国家开发银行上海分行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行、中国工商银行
股份有限公司上海浦东分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方

监管协议》。公司与华虹半导体制造（无锡）有限公司、国泰君安、海通证券分别同中国建设银行股份
有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署了《华虹半导
体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储五方监管协议》。公司与上海华虹宏力半导体制造
有限公司、华虹半导体制造（无锡）有限公司、国泰君安、海通证券分别同国家开发银行江苏省分行、交
通银行股份有限公司无锡分行签署了《华虹半导体有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储六
方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司的募集资金存放情况如下：

开户银行

招商银行股份有限公司上海分行

招商银行股份有限公司上海分行

国家开发银行上海分行

中国建设银行股份有限公司上海

张江分行

中国工商银行股份有限公司上海

浦东分行营业部

中国建设银行股份有限公司上海

张江分行

国家开发银行江苏省分行

交通银行股份有限公司无锡分行

中国建设银行股份有限公司无锡

高新技术产业开发区支行

中国农业银行股份有限公司无锡

新吴支行

合计

银行账户

NRA999017055210902
121911282310518

31000109000000100092
31050161393609999988

1001280929300150002

31050161393609999998
32100109000000000037
322000600013001312349
32050161543609988888

10635001040259401

存款方式

活期存款

活期存款

活期存款

活期存款

活期存款

活期存款

活期存款

活期存款

活期存款

活期存款

金额（人民币万元）

307,961.44
7,656.50
1,919.66

173,085.02

173,403.52

2.80
2,199.47
1,904.64
749.25

1,265.82
670,148.11

注：上表明细金额以四舍五入的方式保留两位小数；总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均
为四舍五入原因所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
根据公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在募投项目实施期间，通过银行电汇、信用证等

结算方式，以自有资金支付募投项目部分款项，并定期以募集资金等额支付，从募集资金专户划转等
额资金至公司自有资金账户。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了

募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。
特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
2025年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
单位：人民币万元

募集资金净额

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资

项目

华虹制造

（无锡）项

目

8 英寸厂

优化升级

项目

特色工艺

技术创新

研发项目

补充流动

资金

超额募集

资金

合计

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金其他使用情况

已变更

项 目 ，

含部分

变 更

（如有）

否

否

否

否

否

-

募 集 资 金

承 诺 投 资

总额

1,250,
000.00

200,000.00

250,000.00

100,000.00

-

1,800,
000.00

调 整 后 投

资总额

1,250,
000.00

200,000.00

250,000.00

100,000.00

292,067.70

2,092,
067.70

2,092,067.70
-
-

截 至 期 末

承 诺 投 入

金额(1)

1,250,
000.00

200,000.00

250,000.00

100,000.00

292,067.70

2,092,
067.70

本 年 度 投

入金额

2,644.20

2,318.76

22,434.46

0.00

0.00

27,397.41

不适用

不适用

本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

详见本报告三（八）募集资金使用的其他情况

本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额

截 至 期 末

累 计 投 入

金额(2)

1,236,
616.26

28,658.21

78,557.07

100,042.54

0.00

1,443,
874.08

截 至 期 末

累 计 投 入

金 额 与 承

诺 投 入 金

额 的 差 额

(3) ＝(2)-
(1)

-13,383.74

- 171,
341.79

- 171,
442.93

42.54

- 292,
067.70

- 648,
193.62

截 至 期

末 投 入

进 度

（% ）

(4)＝(2)/
(1)

98.93

14.33

31.42

100.04

-

69.02

项 目

达 到

预 定

可 使

用 状

态 日

期

不 适

用

不 适

用

不 适

用

不 适

用

不 适

用

-

本年度

实现的

效益

不适用

不适用

不适用

不适用

不适用

-

27,397.41

1,443,874.08

是 否

达 到

预 计

效益

不 适

用

不 适

用

不 适

用

不 适

用

不 适

用

-

项目可

行性是

否发生

重大变

化

否

否

否

否

否

-

注1：补充流动资金截止报告期末累计投入金额超出该募集资金总额42.54万元，系募集资金专户
产生的利息。


